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|. KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kierunek

MECHATRONIKA

Poziom ksztalcenia

I-go stopnia inzynierskie

Profil ksztalcenia

Praktyczny

Forma prowadzenia studiow

Stacjonarne

Przedmiot/kod Techniki wytwarzania
2 TW2
Rok studiow Drugi
Semestr Trzeci
Liczba godzin Cwiczenia 15, Laboratorium15
Liczba punktow ECTS 2/2
Prowadzacy przedmiot dr inz. Eugeniusz Krysiak

Wymagania wstepne w za-
kresie wiedzy, umiejetnosci,
kompetencji personalnych i
spotecznych

Ma wiedze¢ w zakresie fizyki ciata statego niezbedng do
zrozumie-nia podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych
wmechatronice. Ma podstawowa wiedze z chemii i
materialoznawstwa.

Cel(cele) przedmiotu

. Student nabywa wiedze¢ pozwalajacg zrozumie¢ i pozna¢ zasady
stosowania technologii wytwarzania materiatow inzynierskich w
celu ksztattowania postaci, struktury 1 wlasnosci produktéw. Po-
trafi poprawnie dobrac i stosowac technologie wytwarzania mate-
rialow do zastosowania w mechatronice,

II. EFEKTY UCZENIA SIE

Symbole efektow uczenia si¢

Odniesienie do
efektow ucze-

nia si¢ dla kie-
runku studiéw

Potwierdzenie osiggniecia efektow uczenia sig¢

TW2 WOl

Posiada wiedze w zakresie karty opisu przed-
miotu (cele i efekty uczenia si¢) oraz zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy w odniesieniu do
przedmiotu

MR_WO00

TW2 U0l

Posiada umiej¢tnosci samoksztatcenia w celu
podnoszenia i aktualizacji kompetencji zawo-
dowych;

MR_U07

TW2 U02

Potrafi planowa¢, realizowa¢ oraz dokumento-
wac dzialania zwigzane z zawodem wtasci-
wym dla programu ksztalcenia, z uwzglednie-
niem obowigzujacych norm

MR_U09




TW2_U03

Potrafi stosowa¢ zasady bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy;

MR_U20

TW2 KOl

Rozumie potrzebe 1 zna mozliwosci cigglego
doksztalcania si¢ podnoszenia kompetencji za-
wodowych, osobistych i1 spotecznych, potrafi
inspirowac.

MR _KO1

TW2 K02

Posiada swiadomos¢ konieczno$ci profesjonal-
nego podejscia do zagadnien technicznych,
skrupulatnego zapoznania si¢ z dokumentacjg
oraz warunkami $srodowiskowymi, w ktorych
urzadzenia 1 ich elementy mogg funkcjonowac,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i posza-

MR_KO06

nowania roznorodnosci pogladéw i kultur;

III. TRESCI KSZTALCENIA

Odniesienie do
Symbol Tresci ksztalcenia efektow uczenia
si¢ przedmiotu
TK 01 Omoéwienie przedmiotu: zapoznanie studentéw z kartg opisu
przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia si¢ przewidzianymi TW2 W01
dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanymi
w trakcie zaj¢¢. Zapoznanie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy w odniesieniu do przedmiotu
Cwiczenia seminaryijne
TK 02 Projekt procesu technologicznego klejenia czgsci typy korpus ze- | TW2 UOI
liwny TW2 U02
TW2 UO03
TW2 K01
TK 02 Projekt procesu technologicznego cigcia tlenem migkkiej stali o TW2 U0l
grubosci od 5 do 50mm, (co Smm) TW2 U02
TW2 U03
TW2 K01
TK 03 Projekt procesu technologicznego cigcia laserem migkkiej stalio | TW2_UO1
grubosci od 5 do 25mm, (co Smm) TW2 U02
TW2 U03
TW2 K01
TK 04 Projekt procesu technologicznego ciecia plazma stali wysokosto- | TW2 UO1
powej TW2 U02
TW2 U03
TW2 K01
TK 05 Projekt proces technologicznego wykonania modelu przestrzen- TW2 U0l
nego w technologii SLA TW2 U02
TW2 U03
TW2 K01
TK 06 Projekt procesu technologicznego wykonania modelu w technolo- | TW2 UO0O1
gii LOM TW2 U02
TW2 U03
TW2 K01




TK_07

Projekt procesu technologicznego wykonania modelu z tworzywa
termoplastycznego w technologii formowania wtryskowego

TW2_ U0l
TW2_U02
TW2_U03
TW2 K01

TK_09

Projekt procesu technologicznego obrobki ptycie stemplowej me-
toda elektrodrazenia wgtgbnego (EDM)

TW2_ U0l
TW2_U02
TW2_U03
TW2 K01

TK 10

Projekt procesu technologicznego obrobki plyty wykrojnika me-
toda wycinania drutem
(WEDM)

TW2_ U0l
TW2_U02
TW2_U03
TW2 K01

Laboratorium

TK 11

Ciecie termiczne metali w technologii cigcia tlenem

TW2_ U0l
TW2 U02
TW2 U03
TW2 KOl
TW2 K02

TK 12

Cigcie termiczne metali w technologii cigcia plazma

TW2_ U0l
TW2_U02
TW2_U03
TW2_KO01
TW2 K02

TK 13

Ciecie termiczne metali w technologii cigcia laserem

TW2 U0l
TW2 U02
TW2 U03
TW2 KOl
TW2 K02

TK 14

Okreslenie optymalnych parametréw technologicznych do wyko-
nanie modelu przestrzennego w technologii FDM

TW2 U0l
TW2 U02
TW2 U03
TW2 KOl
TW2 K02

TK 15

Okreslenie optymalnych parametrow technologicznych formowa-
nia wtryskowego tworzyw sztucznych dla przyktadowego wyrobu

TW2_U01
TW2_U02
TW2_U03
TW2_KO01
TW2 K02

TK_16

Doboér materiatow 1 technologii produkeji kompozytu poliestrowo
szklanego metoda kontaktowa

TW2_ U0l
TW2 U02
TW2 U03
TW2 KOl
TW2 K02

TK 17

Badanie wptywu parametrow elektrodrazenia wglebnego (EDM),
na jako$¢ obrobionej powierzchni

TW2_U01
TW2_U02
TW2_U03
TW2_KO01
TW2 K02

TK 18

Badanie wptywu parametréw obrobki elektroerozyjnej wycinania
drutem (WEDM), na jakos$¢ obrobionej powierzchni

TW2_UO01
TW2 U02
TW2_U03




TW2 K01
TW2 K02
TK 19 Badanie wptywu technik i rodzaju kleju na skutecznosci potaczen | TW2 _UO1
adhezyjnych TW2 U02
TW2 U03
TW2 KOl
TW2 K02
IV. LITERATURA PRZEDMIOTU
Podstawowa 1.Gorecki A. Technologia ogolna: podstawy technologii mechanicznych
WSiP 2009
2 Filipowski R., Marciniak M., Techniki obrobki mechanicznej i
erozyjnej, OWPW 2000
3 Porebaska M. Skorupa A. Potaczenia spojnosciowe WN PWN 2019
4.Sieminski P., Budzik G. Techniki przyrostowe Druk 3d, Drukarki 3D
Wydawnictwo OWPW 2015
5 Wrébel, G, Cwiczenia laboratoryjne z przetworstwa tworzyw
sztucznych Wydaw. Politechniki Slaskiej 1999
Uzupehiajaca
1. Feld M. Podstawy projektowania procesow technologicznych WNT
W-wa 2000.
2. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cigcie metali: technologie, WNT,
Warszawa, 2009
3. Kowalczyk J. Nieniszczace metody oceny potaczen klejonych,
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej, Maszyny Robocze i
Transport, 63/2008
4. Kuczmaszewski J.: Podstawy konstrukcyjne i technologiczne oceny
wytrzymato$ci potaczen metali., Wydawnictwo Politechniki
Lubelskiej, Lublin1995
5. Rudawska A., Wybrane zagadnienia konstytuowania
potczeadhezyjnych jednorodnych 1 hybrydowych, Politechnika
Lubelska, Lublin, 2013
6. Sikora R. Przetworstwo tworzyw wielkoczasteczkowych, PWN
Warszawa, 1994,
7. Zawora J., Podstawy technologii maszyn, WSiP 2014
PN-EN 1465:2009 Kleje. Oznaczanie wytrzymalo$ci na $cinanie
przy rozciagganiu polaczen na zaktadke
PN-EN ISO 9013: Cigcie termiczne --Klasyfikacja cigcia termicznego --
Specyfikacja geome-trii i tolerancje jakoS$ci.
V. SPOSOB OCENIANIA PRACY STUDENTA
Symbol efektu uczenia si¢ | Symbol tresci Forma realiza- | Typ oceniania | Metody oceny
dla przedmiotu ksztalcenia rea- | cji tresci
lizowanych w ksztatcenia
trakcie zajeé
TW2 W01 TK 01 Wyktad Podsumowujaca | Rozmowa
TW2 U01 TK 02,TK 03 Cwiczenia Podsumowujaca | Ocena z
TK 04,TK 05 | Laboratorium Cwiczen i labora-
TK 06,TK 07 torium
TK 09,TK 10
TK 11,TK 12




TK_13,TK_14
TK 15,TK_16
TK 17,TK 18

TW2 U02

TK 02,TK_03
TK 04,TK 05
TK_06,TK_07
TK 09, TK 10
TK 11,TK_12
TK_13,TK_14
TK 15,TK_16
TK 17,TK 18

Cwiczenia
Laboratorium

Podsumowujgca

Ocena z
Cwiczen i
laboratorium

TW2 U03

TK 02,TK_03
TK 04,TK 05
TK_06,TK_07
TK 09, TK 10
TK 11,TK_12
TK_13,TK_14
TK 15,TK_16
TK 17,TK 18

Cwiczenia
Laboratorium

Podsumowujgca

Ocena z
Cwiczen i
laboratorium

TW2 KOl

TK 02,TK_03
TK 04,TK 05
TK_06,TK_07
TK 09, TK 10
TK 11,TK 12
TK_13,TK_14
TK 15,TK_16
TK 17,TK 18

Cwiczenia

Podsumowujgca

Ocena z
Cwiczen i

TW2 K02

TK 11,TK_12
TK 13,TK_14
TK 15,TK_16
TK 17,TK 18

Cwiczenia
Laboratorium

Podsumowujgca

Ocena z
Cwiczen i
laboratorium

VI. OBCIAZENIE PRACA STUDENTA (w godzinach)

Forma aktywnosci

Srednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci

(godz. zaje¢ - 45 min.)

Godziny zaje¢ z nauczycielem 30godz.

1. Cwiczenia 15godz.

2. Laboratorium 15godz.
Praca wlasna studenta 20godz.
1. Przygotowanie do zaje¢, 10godz.
2. Czytanie wskazanej literatury 5godz
3. Przygotowanie do zaliczenia Sgodz
Praca wlasna studenta — suma godzin 20godz.
Laczny naklad pracy studenta 50godz.




VIL. OBCIAZENIE PRACA STUDENTA (ECTS)

Sumaryczna liczba punktow ECTS 2ECTS
z przedmiotu

Naklad pracy studenta zwiazany z za- 2ECTS
jeciami o charakterze praktycznym

Naklad pracy zwiazany z zajeciami 1ECTS

wymagajacymi bezposredniego
udzialu nauczycieli akademickich

Naklad pracy wlasnej studenta 1ECTS
VIII. KRYTERIA OCENY
5 znakomita wiedza, umiejetnosci, kompetencije
4,5 | bardzo dobra wiedza, umiejetnos$ci, kompetencje
4 dobra wiedza, umiejetnosci, kompetencje
3,5 | zadawalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje, ale ze znacznymi niedociggni¢ciami
3 zadawalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje, z licznymi btedami
2 niezadawalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje

Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu:

Opracowal: dr inz. Eugeniusz Krysiak

Sprawdzit pod wzgledem formalnym (koordynator przedmiotu):
Zatwierdzit (Dyrektor Instytutu):






